
お求めやすい価格で
Hysitron社製ナノインデンテーション装置

TI Premierシリーズ新発売！

TI Premier ナノインデンテーションに特化したモデル
準静的押し込み試験が行える装置

TI Premier Dynamic Hysitron社製nanoDMAⅢオプションを搭載した、粘弾性測定に特化したモデル
準静的押し込み試験も測定可能

TI Premier DxSol Hysitron社製nanoDMAⅢオプションと xSol ステージを搭載した、粘弾性測定に
特化したモデル TI Premiere Dynamic に温度加熱ステージを搭載することで、
粘弾性で重要となるマスターカーブの作成を試みる装置

TI Premier MultiScale Hysitron社製Multi Range Nano Probeを搭載した、マイクロスケールの
ナノインデンテーション装置

シエンタ オミクロン株式会社
web：scientaomicron.co.jp  

contact：info-JP@scientaomicron.com

・薄膜の粘弾性測定 ＜Dynamic＞

・薄膜のガラス転移点の測定 ＜DxSol＞

・ナノスケールの押し込み試験 ＜全シリーズ*1＞

・マイクロスケールの硬さ測定 ＜MultiScale>

・表面形状像の取得 ＜全シリーズ*1＞

*1 ：TI Premier MultiScaleでは低荷重オプションを使用

Hysitron社の特許技術のTransducer（荷重変位制御ヘッド)を
そのまま搭載し、ご希望の測定に特化した装置

☆ 『生産性向上設備投資促進税制 対象製品』 となりました。

お問合せください！


